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Foreword

C tors, of IEC TC 48, Electromechanical components and mechanical structures for electronic

The ¢ext of document 48B/1065/FDIS, future edition 2 of IEC 61076-4-101, prepared by SC 48B,
o?&
e %nt, was submitted to the IEC-CENELEC parallel vote and was approved by CENELEC as

1/6;4-101 on 2001-10-01.

This Eu@an Standard supersedes EN 61076-4-101:1998.

The foIIowir@es were fixed:

— latestd hich the EN has to be implemented

at national by publication of an identical

national stan@arg or by endorsement (dop) 2002-07-01
— latest date by whi e national standards conflicting

with the EN have @vithdrawn (dow)  2004-10-01

Annexes designated "informa are given for information only.

In this standard, annex ZA is n ive and annexes A and B are informative.
Annex ZA has been added by C C.

Qdorsement notice

Annexes designated "normaf??é(e part of the body of the standard.
rm

The text of the International Standard’lQﬁ076-4401:2001 was approved by CENELEC as a

European Standard without any modification. Q‘
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Annex ZA
(normative)

)\ Normative references to international publications
/. with their corresponding European publications

This Esgean Standard incorporates by dated or undated reference, provisions from other
publicationQese normative references are cited at the appropriate places in the text and the
publications isted hereafter. For dated references, subsequent amendments to or revisions of any
of these publians apply to this European Standard only when incorporated in it by amendment or
revision. For un at d references the latest edition of the publication referred to applies (including
amendments).

NOTE  When an mtern@ubhcaﬂon has been modified by common modifications, indicated by (mod), the relevant

EN/HD applies. ®

Publication ar /?@ EN/HD Year

IEC 60068-1 onmental testing EN 60068-1 1994 2
Part General and guidance

IEC 60086 Series Prlmmmteries EN 60086 Series

IEC 60352-1 - SolderleQDnnections EN 60352-1 1997 ?
Part 1: Wra connections - General

requireme (\ methods and

practical guida ®

IEC 60352-5 -1 Part 5: Press-in co ions - General EN 60352-5 2001 2
requirements, test m s an
practical guidance

IEC 60410 1973 Sampling plans and proc@s for - -
inspection by attributes

IEC 60512 Series Connectors for electronic eqS&r@ - EN 60512 Series
Tests and measurements

IEC 60917-1 -0 Modular order for the development of EN 60917-1 1998 2
mechanical structures for electronic
equipment practices
Part 1;: Generic standard /

IEC 60917-2-2 -1 Part 2: Sectional specification - E 17-2-2 1996 2
Interface co-ordination dimensions for
the 25 mm equipment practice -
Section 2: Detail specification -

Dimensions for subracks, chassis, }

backplanes, front panels and plug-in
units @

1)
2)

Undated reference.

Valid edition at time of issue.
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Numérotation des publications

Dsw 1er janvier 1997, les publications de la CEIl
S %rotées a partir de 60000. Ainsi, la CEl 34-1

devi CI‘EI 60034-1.

Editio(r&nsolidées

Les versions gonsoltdées de certaines publications de la
CEl incorporanisfess,amendements sont disponibles. Par
exemple, les nu @ d’édition 1.0, 1.1 et 1.2 indiquent
respectivement |a¥puplication de base, la publication de

base incorporant 'amefdement 1, et la publication de
base incorporant les apgfendements 1 et 2.

Informations supplé taires
sur les publications CEI

Le contenu technique des publi ns de la CEIl est
constamment revu par la CEIl afi il reflete I'état
actuel de la technique. Des rense&egts relatifs a
cette publication, y compris sa validit§, sont dispo-
nibles dans le Catalogue des public@ de la CElI

(voir ci-dessous) en plus des nou s éditions,

amendements et corrigenda. Des informationg,sur les
sujets a I'étude et 'avancement des trava trepris
par le comité d’études qui a élaboré cette p@blication,

ainsi que la liste des publications parues nt
également disponibles par l'intermédiaire de:

7

«  Site web de la CEl (www.iec.ch) @

L

/ The on-line catalogue on the IEC web site

. Catalogue des publications de la CEI

Le catalogue en ligne sur le site web de la CEI
(www.iec.ch/catlg-f.htm) vous permet de faire des
recherches en utilisant de nombreux critéres,
comprenant des recherches textuelles, par comité
d’études ou date de publication. Des informations
en ligne sont également disponibles sur les
nouvelles publications, les publications rempla-
cées ou retirées, ainsi que sur les corrigenda.

. IEC Just Published

Ce résumé des dernieres publications parues
(www.iec.ch/JP.htm) est aussi disponible par
courrier électronique. Veuillez prendre contact
avec le Service client (voir ci-dessous) pour plus
d’informations.

. Service clients

Si vous avez des questions au sujet de cette
publication ou avez besoin de renseignements
supplémentaires, prenez contact avec le Service
clients:

Email: custserv@iec.ch
Tél: +4122919 02 11

Fax: +4122 919 03 00

Publication numbering

As from 1 January 1997 all IEC publications are
issued with a designation in the 60000 series. For
example, IEC 34-1 is now referred to as IEC 60034-1.

Consolidated editions

The IEC is now publishing consolidated versions of its
publications. For example, edition numbers 1.0, 1.1
and 1.2 refer, respectively, to the base publication,
the base publication incorporating amendment 1 and
the base publication incorporating amendments 1
and 2.

Further information on IEC publications

The technical content of IEC publications is kept
under constant review by the IEC, thus ensuring that
the content reflects current technology. Information
relating to this publication, including its validity, is
available in the IEC Catalogue of publications
(see below) in addition to new editions, amendments
and corrigenda. Information on the subjects under
consideration and work in progress undertaken by the
technical committee which has prepared this
publication, as well as the list of publications issued,
is also available from the following:

. IEC Web Site (www.iec.ch)

-‘ Catalogue of IEC publications

(www.iec.ch/catlg-e.htm) enables you to search
y a variety of criteria including text searches,
chnical committees and date of publication. On-
i information is also available on recently

issu publications, withdrawn and replaced

pu ions, as well as corrigenda.

of recently issued publications

htm) is also available by email.
Mg Customer Service Centre (see
er

below) for fur ormation.

e  Customer Service! re

If you have any tions regarding this
publication or need f@assistance, please
c

contact the Customer S e C;ntre:
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Email: custserv@iec.ch
Tel: +41 22919 02 11

Fax: +4122 919 03 00
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COMMISSION ELECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

)\6 CONNECTEURS POUR EQUIPEMENTS ELECTRONIQUES -
*
7

Partie 4-101: Connecteurs pour cartes imprimées
sous assurance de la qualité —
Spécification particuliéere pour modules de connecteurs en deux parties,
au pa base de 2,0 mm, pour cartes imprimées et fonds de panier
selon la CEI 60917

O AVANT-PROPOS

1) La CEl (Commissio ctrotechnique Internationale) est une organisation mondiale de normalisation
composée de l'ensemb e@ comités électrotechniques nationaux (Comités nationaux de la CEIl). La CEIl a
pour objet de favoriser ération internationale pour toutes les questions de normalisation dans les
domaines de ['électricité eﬁ'électronique. A cet effet, la CEl, entre autres activités, publie des Normes
internationales. Leur élaborati confiée a des comités d'études, aux travaux desquels tout Comité national
intéressé par le sujet traité @eut participer. Les organisations internationales, gouvernementales et non
gouvernementales, en liaison ave CEl, participent également aux travaux. La CEIl collabore étroitement
avec |'Organisation International @ormalisation (1SO), selon des conditions fixées par accord entre les
deux organisations.

2) Les décisions ou accords officiels de | concernant les questions techniques représentent, dans la mesure
du possible, un accord international su sujets étudiés, étant donné que les Comités nationaux intéressés
sont représentés dans chaque comité d’é

tud
3) Les documents produits se présentent s@ orme de recommandations internationales. lls sont publiés
comme normes, spécifications techniques, rapports techniques ou guides et agréés comme tels par les
Comités nationaux.

4) Dans le but d'encourager I'unification internationale, ﬁs Comités nationaux de la CEl s'engagent a appliquer de
facon transparente, dans toute la mesure possiblef ormes internationales de la CEl dans leurs normes
nationales et régionales. Toute divergence entre | e de la CEIl et la norme nationale ou régionale
correspondante doit étre indiquée en termes clairs dansic derniére.

5) La CEIl n’a fixé aucune procédure concernant le marquag
n’'est pas engagée quand un matériel est déclaré conforme 3

6) L’attention est attirée sur le fait que certains des éléments c@ésente Norme internationale peuvent faire

me indication d’approbation et sa responsabilité
e de ses normes.

I'objet de droits de propriété intellectuelle ou de droits es. La CEl ne saurait étre tenue pour
responsable de ne pas avoir identifié de tels droits de propriété @ pas avoir signalé leur existence

La Norme internationale CEI 61076-4-101 a été établie par@)us-comité 48B: Connecteurs,
du comité d'études 48 de la CEIl: Composants électroméca @s et structures mécaniques
pour équipements électroniques. /g

Cette deuxiéme édition de la CEI 61076-4-101 annule et remplac@@&remiére édition parue
en 1995 et constitue une révision technique. @

Le texte de cette norme est issu des documents suivants: O’

FDIS Rapport de vote 6:

48B/1065/FDIS 48B/1096/RVD

Le rapport de vote indiqué dans le tableau ci-dessus donne toute information sur le (ﬁant
abouti a I'approbation de cette norme.

Les annexes A et B sont données uniquement a titre d'information. 0
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5)

6)

INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

rt 4-101: Printed board connectors with assessed quality —
Detail specification for two-part connector modules,
o/ having a basic grid of 2,0 mm for printed boards

O and backplanes in accordance with IEC 60917

a FOREWORD
The IEC (International I@technical Commission) is a worldwide organization for standardization comprising

all national electrotechn mmittees (IEC National Committees). The object of the IECis to promote

international co-operation off allJquestions concerning standardization in the electrical and electronic fields. To

this end and in addition to activities, the IEC publishes International Standards. Their preparation is

entrusted to technical committees; any IEC National Committee interested in the subject dealt with may

participate in this preparatory wg &ernational, governmental and non-governmental organizations liaising
I

) CONNECTORS FOR ELECTRONIC EQUIPMENT -
2.

with the IEC also participate in preparation. The IEC collaborates closely with the International
Organization for Standardization (IS©) in accordance with conditions determined by agreement between the
two organizations.

The formal decisions or agreements Qe IEC on technical matters express, as nearly as possible, an
international consensus of opinion on the re nt subjects since each technical committee has representation
from all interested National Committees.

of standards, technical specifications, technic orts or guides and they are accepted by the National

The documents produced have the form of rec®dations for international use and are published in the form
Committees in that sense.

In order to promote international unification, IEC @gl Committees undertake to apply IEC International
Standards transparently to the maximum extent p in their national and regional standards. Any
divergence between the IEC Standard and the corres ing national or regional standard shall be clearly
indicated in the latter. é’

The IEC provides no marking procedure to indicate its ap al and cannot be rendered responsible for any
equipment declared to be in conformity with one of its standards.

Attention is drawn to the possibility that some of the elements ternational Standard may be the subject
of patent rights. The IEC shall not be held responsible for identifyi or all such patent rights.

International Standard IEC 61076-4-101 has been prepared b)@committee 48B: Connectors, of
IEC technical committee 48: Electromechanical components@ mechanical structures for

electronic equipment.

A

1995, and constitutes a technical revision.

This second edition of IEC 61076-4-101 cancels and replaces th@& edition, published in

The text of this standard is based on the following documents: O, ;
FDIS Report on voting ‘
48B/1065/FDIS 48B/1096/RVD

Full information on the voting for the approval of this standard can be found in the |£anton
voting indicated in the above table.

Annexes A and B are for information only.
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La présente partie 4-101 constitue la spécification particuliere dans le systeme CEl
d'assurance de la qualité des composants électroniques (IECQ) pour les modules de connecteurs
e%x parties, pour cartes imprimées et fonds de panier au pas de base 2,0 mm selon la
17.

8 'o QC qui figure sur la page de couverture de la présente publication est le numéro
ation dans le Systéme CEI d'assurance de la qualité des composants électroniques

Cette pubhé@ a été rédigée selon les Directives ISO/CEI, Partie 3.

Le comité a d%que le contenu de cette publication ne sera pas modifié avant 2005.
A cette date, la ptbli€ation sera

— reconduite; é

— supprimée;

— remplacée par une ed visée, ou

— amendée. }

Le contenu du corrigendum @novembre 2003 a été pris en considération dans cet
exemplaire.
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This part 4-101 constitutes the detail specification in the IEC quality assessment system for
electronic components (IECQ) for two-part connector modules having a basic grid of 2,0 mm
fomﬂted boards and backplanes in accordance with [IEC 60917.

Th number that appears on the front cover of this publication is the specification number
in th Quality Assessment System for Electronic Components (IECQ).

This publication has been drafted in accordance with the ISO/IEC Directives, Part 3.

The commit has decided that the contents of this publication will remain unchanged
until 2005. Atthistdate, the publication will be

* reconfirmed;

* withdrawn;

* replaced by a revi dition, or
*+ amended.

The contents of the corrngd&] of November 2003 have been included in this copy.
L

®
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CONNECTEURS POUR EQUIPEMENTS ELECTRONIQUES -

sous assurance de la qualité —

)\ Partie 4-101: Connecteurs pour cartes imprimées
sfee

'o)ﬂcation particuliére pour modules de connecteurs en deux parties,
a @s de base de 2,0 mm, pour cartes imprimées et fonds de panier
selon la CEI 60917

Spécification dispo
ou aux adresses indi sur la page 2 de la couverture.

Composants électroniq@qualité assurée

CEI 61076-4-101
QC 480301XX0002

SPECIFICATION PARTlc'Luﬂ conforme & la CEl 61076-1:1995

Spécification particuliere cadre:

CEI 61076-4-001:1996

%

IEC 1202/01

Modules de connecteurs en deux parties
pour cartes imprimées et fonds de panier,
au pas de base 2 mm, selon la CEI 60917.

Modules de connecteurs juxtaposables
bout a bout, a cinqg rangées (illustration)
et huit rangées, de longueur 50 mm

(et 25 mm), avec en option codage,
blindage et contacts spéciaux.

iveaux de performance (NP): 1, 2, 3
iveaux de contrdle: A et G

& jnaisons de niveaux de performance
et ntréle:

1G, G et 3A.

A

-

Les informations sur la disponibilité des composants qualifiés conforme ette spécification

particuliere sont fournies dans la liste des produits qualifiés. j

&
S
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CONNECTORS FOR ELECTRONIC EQUIPMENT -

Detail specification for two-part connector modules,
. having a basic grid of 2,0 mm for printed boards

®

N

)\ Part 4-101: Printed board connectors with assessed quality —

and backplanes in accordance with IEC 60917

IEC SC 48B&.GONNECTORS

Specification a @ ble from: IEC Central Office
or from the addreg€esyshown on the inside front cover.

Electronic compon (ﬁassessed quality

IEC 61076-4-101
QC 480301XX0002

Blank detail specification:

DETAIL SPECIFICAT accordance with IEC 61076-1:1995

IEC 61076-4-001:1996

rd

Grid 2 mm x 2 mm
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IEC 1202/01

Two-part connector modules
for printed boards and backplanes, grid of
2,0 mm in accordance with IEC 60917.

Stackable connector modules, five rows
(shown) and eight rows, 50 mm

(and 25 mm) long, with optional coding,
shielding and cavities for special
contacts.

Performance levels (PL): 1, 2, 3
Assessment levels: A and G

)ombinations of performance and

essment levels:
@ 2A, 2G and 3A.
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the qualified products list.

Information on the availability of components qualified to this detail Q@gtion is given in
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1 Données générales

D%oute cette spécification les dimensions sont exprimées en millimétres.

1.1élé;hode recommandée pour le montage

Un cor@teur complet consiste en un ou plusieurs modules de connecteurs, juxtaposables
u

bout a t, sans perte de contact.
Les disposili guidage, de codage, et de fixation sont groupés dans un bloc multifonction
(nommé BM toute cette spécification).

Les modules de@ sont montés sur le bord de la carte imprimée et sont équipés de
contacts femelles a®§optie coudée CIF (connexion insérée de force).

Les modules d'embase @ montés sur le fond de panier, et sont équipés de contacts males a
sortie droite CIF avec borne@ur connexions enroulées et/ou, en option, contact de reprise arriére.

L'espace entre le fond de pa@ef le bord de carte imprimée est de 12,5 mm.

Les contacts de la rangée b du fond de panier est en ligne avec le plan de référence en
«largeur» de la carte imprimée.

Les sorties de la rangée a sur la car&@: imée sont a 1,5 mm du bord et 3 14 mm du fond

de panier.
Plan de référen&iwfondeur

PI/ éférence profondeur
pour{c: imprimée de la fiche
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Figure 1 — Implantation typique de grille pour modules de connecteurs de 2,0 mm 0
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1 General data
T%hout this specification dimensions are in millimetres.

1.1 tommended method of mounting

A com e connector consists of one or more connector modules which are stackable end to

end, witho@s of contact positions.

Guiding, coo@ and mounting features are grouped in a multipurpose centre (called MPC
throughout this E§pecification).

Free board conne? odules are mounted on the edge of the printed circuit board and have
female contacts with ed press-in terminations.

Fixed board connector @ es are mounted on the backplane and have male contacts with

straight press-in terminatio ith optional solderless wrapping and/or rear plug-up contacts.
*

The gap between the backplaru/d\d the edge of the printed board is 12,5 mm.

The contact row b on the backplane is®1e with the reference plane "width" of the printed board.

The termination row a on the printed d lies 1,5 mm from the edge and 14 mm from the
backplane. /K
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Figure 1 — Typical grid layout for 2,0 mm connector modules





